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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wykonania
minimoduléw ukladéw elektrycznych, zwlaszcza
ukladéw elektronicznych.

‘Wynalazek zostanie zastosowany przy produkcji
aparatury radiofonicznej, telewizyjnej, pomiaro-
wej oraz automatyki przemystowej.

Znane sg i- powszechnie stosowane w elektro-
technice, a zwlaszcza w elektronice, sposoby pro-
wadzenia montazu, w ktérych poszczegblne ele-
menty zamocowane na ogélnym chassis, lgczone
sg przewodami lub tez wlutowywane do wspdl-
nego dla calego urzadzenia drukowanego schematu
polaczen. Te sposoby prowadzenia montazu,
zwlaszcza w przypadku wielokrotnie powtarzajg-
cych sie jednakowych ukladéw czastkowych, moz-
na znacznie upro$cié przez zastosowanie techniki
modutowej.

Moduly, bedace realizacjg fizyczng jednostko-
wych ukladéw funkcjonalnych z klasycznych ele-
mentow i podzespoldw, spelniajg zasadnicze wy-
magania obnizenia pracochionno$§ci wyrobu oraz
zmniejszenia rozrzutéw i bledéw produkeyjnych,
w przypadku zastosowania montazu mechaniczne-
go lub automatycznego.

Dotychczasowe sposoby wykonania minimodu-
16w, to jest moduléw zestawionych z klasycznych

elementéw i podzespoléw w wykonaniu mozliwie-

malym, wymagaly wielkiego nakladu pracy recz-
nej, . wzglednie bardzo skomplikowanych, a wiec
drogich i niezbyt rentownych automatéw.
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Znane jest wykonanie indywidualne minimo-

dulu. Stosowany jest rowniez spos6b grupowego

zamocowywania podzespotéw w listwach izolacyj-
nych albo na tgczéwkach metalowych. Potgczenia
elektryczne uzyskuje sie przez spawanie lub lu-
towanie koncéwek podzaspoldéw za pomocg spe-
cjalnych przewodow taczacych.

Inny znany sposéb polega na wykorzystaniu me-
talowych laczéwek do wykonania polaczerr elek-
trycznych.

Wada dotychczas stosowanych sposobéw, jest to,
ze uzyskiwane zespoly elementoéw, stanowig jedy-
nie poéiprodukt w procesie technologii montazu
urzadzenia, a nie wykazujg cech rinimodutéw,
czyli samodzielnych zespotéw, produxowanych se-
ryjnie dla zestawienia z nich réznych urzgdzen.

Wynalazek stawia sobie za zadanie opracowanie
sposobu wykonania minimoduté6w ukladéw elek-
trycznych nie posiadajgcego wyzej wymienionych
wad, przez zastosowanie elastycznej konstrukeji
minimodutlu oraz uksztaltowanie minimodutlu,
umozliwiajgce automatyczny montaz, kontroleiza-
bezpieczanie.

Wynalazek zostanie objaSniony na podstawie ry-
sunku, - gdzie w rzucie réwnoleglym na fig. la
przedstawiony jest wykonany z tworzywa izola-
cyjnego ksztaltownik o przekroju dwuteowym, na
fig. 1o — o przekroju ceowym, na fig. 1c — o prze-
kroju teowym, na fig. 1d — o przekroju dwuteo-
wym falistym, na fig. le — w postaci plaskiej
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listwy, i na fig. 2a i fig. 2b — przekroju dwu-
teowym, z umieszczonymi elementami.

Wedlug wynalazku zadanie to zostalo rozwigzane
w ten spos6b, ze poszczegblne elementy i pod-
zespoly umieszcza sie w bocznych nacieciach
ksztaltownika, wykonanego z tworzywa izolacyj-
nego, o przekroju dwuteowym, pokazanego na
fig. 1a, ceowym, — na fig. 1b, teowym — na
fig. 1c, dwuteowym falistym, o promieniu krzy-
wizny r — na fig. 1d lub tez ptaskiej listwy po-
kazanej na fig. le rysunku. Konfiguracja ukladu
i zestaw elementéw zmienia sie periodycznie w kie-
runku dlugo$ci ksztaltownika, dzieki czemu two-
rzy sie szereg minimoduléw o wspéblnej bazie kon-
strukcyjnej.

Potgczenia elementéw wykonane sg w postaci
drukowanych schematéw polgczen, tak zwanych
mozaik, naniesionych jedna ze znanych technik
na powierzchniach -zewnetrznych, wewnetrznych
lub tez zewnetrznych i wewnetrznych $cianek
ksztaltownika, oznaczonych przykladowo literg D
na fig. la, fig. 1b, fig. 1c i d i fig. le rysunku.
W pokazanych na fig. 2a i fig. 2b przykladowych
konstrukcjach dla jednego minimodulu, podano
spos6b ulozenja elementow i sposab ich polgezen.

Poszczegblne wyprowadzenia elementéw mogg
stanowié¢ koncéwki podigczeniowe minimodutéow,

jak pokazano na fig. 2a i fig. 2b. Zbedne wypro-,

wadzenia moga byé¢ latwo wyciete w sposéb me-
chaniczny.

Pomierzony kontrolnie zestaw minimodutéw mo-
ze byé poddany =zalaniu za pomocg substancji
chronigcych elementy przed szkodliwymi wplywa-
mi otoczepia i podnoszgcych wytrzymato§é me-
chaniczng minimodutéw,
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Dopiero tak przygotowany ksztaltownik z zesta-
wem minimoduléw ulega pocieciu na poszczegblne
kostki — minimoduly. Taka kolejno§é operacji po-
zwala na unikniecie trudno$ci chwytania i obrébki
duzej iloSci matych podzespotéw.

Zastrzezenia patentowe:

1. Spos6b wykonania minimodutéw uktadéw elek-
trycznych zwlaszcza elektronicznych, znamien-
ny tym, ze elementy i podzespoly uklada sie
w cyklicznej kolejno§ci w nacieciach wykona-
nego z materialu izolacyjnego ksztaltpwnika
o przekroju teowym, dwuteowym, ceowym,
o ksztalcie dwuteowym falistym, lub plaskiej
listwy, po czym przylutowuje do drukowanych
schematow polgczen, wykonanych jedng ze zna-
nych technik na $ciankach zewnetrznych (D)
lub na jednej z nich, za§ utworzony w ten spo-
s6b zestaw minimoduléw dzieli sie w konco-
wym etapie procesu technologicznego na po-
szczegbélne minimoduty.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
schematy polgczen nadrukowuje sie na po-
wierzchniach zewnetrznych, wewnetrznych lub
zewnetrznych i wewnetrznych S$cianek Kksztal-
townika.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze wyprowadzenia elementéw stanowig jedno-
cze$nie wyprowadzenia minimodutu.
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